
无缺陷 更可靠
PCBA推荐产品

• 无晶枝生长
• 底部接地元器件上的低空洞率  

(例如：QFN, DPAK和BGA)
• 超高的产品稳定性 

– 高达60小时的钢网寿命 
– 12个月的冰箱储存保质期

• 与不同的涂敷材料兼容

用于高可靠性应用的成熟的
无卤素产品

• 出色地通过3000次从-40/+150° C的热
循环测试

• 无针孔或气孔的、卓越的焊点外观

Indalloy®292
高可靠性合金

Indium8.9HF 
 焊锡膏

-40/+150° C的热循环
0603电容4,170次热循环

在4,170个循环中，Indalloy®292 的失效次数最少
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同类产品

更多：www.indiumchina.cn
联系我们的工程师：china@indium.com
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Durafuse™ LT
 低温合金技术的革新

提高抗跌落冲击性能

跌落冲击
44g 球于500mm 高度坠落

• 抗跌落冲击性能比含Bi的低温产品高出两个数量级

• 卓越的精细点胶性能
• 与Indium8.9HF系列焊锡膏兼容
• 免洗锡膏满足IPC J-STD-004B（1号修正）

的ROL0的要求
• 卓越的电气可靠性 

Indium12.8HF 
 精细点胶和喷射点胶锡膏

长效喷射点胶（锡膏）的最佳选择

新

• 低空洞水洗型助焊剂 
• 回流工艺窗口宽
• 卓越的印刷工艺窗口
• 优异的表面润湿性

Indium6.6HF 
 无铅及锡铅焊锡膏

卓越的钢网印刷性能

经Mycronic测试验证

PicoShot™ NC-5M
 高可靠性喷射点胶锡膏

减轻回
流喷溅

• 消除枕窝缺陷 (HIP)
• 与Indium8.9HF 系列焊锡

膏兼容
• 卓越的电气可靠性
• 消除葡萄球现象

新

• 低锡渣生成率
• 低成本——不含银
• 形成光亮美观的焊点
• 可提供焊条及含芯焊锡线产品

Indalloy®291
Sn100C®的直接替代产品

PCBA合金推荐

低铜腐蚀

新 新

新

无缺陷 更可靠
PCBA推荐产品
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